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Abstract (en)
The grinder (10) has a grinding tool, and a work piece holder (16) for holding a work piece. A drive device (56) drives the work piece holder in a
rotational direction. A coupling device (58) i.e. electromagnetic coupling, provides a rotationally fixed connection between the drive device and work
piece holder, where the connection is releasable at a preset limit torque by sliding the coupling device. A controller (60) adjusts the limit torque of
the coupling device based on an actual resulting maximum drive torque. An independent claim is also included for a method for adjusting a surface
grinder.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Planschleifmaschine (10), umfassend mindestens ein Schleifwerkzeug, einen Werkstückhalter (16) zum Halten
mindestens eines Werkstücks eine Antriebseinrichtung (56) zum Antreiben des Werkstückhalters (16) in einer Drehrichtung und eine
Kupplungseinrichtung (58), welche zwischen der Antriebseinrichtung (56) und dem Werkstückhalter (16) eine drehfeste Verbindung bereitstellt, die
bei einem vorgebbaren Grenzdrehmoment lösbar ist.
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